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SPECYFIKACJA

m OTOCZENIE

Technologia druku: FFF Temperatura pracy: 15-32°C
Wymiary komory roboczej: 260 x 300 x 340 mm (26 520 cm?) Temperatura przechowywania: 0-32°C

Min. wysoko§é warstwy: 40 pm

Liczba gtowic: 2 na modut

Srednica dysz: 0.4/0.4 mm lub 0.6/0.6 mm

Srednica filamentu: 1.75 mm

Temperatura gtowic (max): 500°C

Temperatura stotu roboczego (max): 160°C Napiecie zasilania: 230V AC
Temperatura komory roboczej (max): 85°C Max. pobdr macy: 2700 W
Temperatura komory filamentéw (max): 70°C Komunikacja: USB, karta SD

WYMIARY | MASA OPROGRAMOWANIE

Wymiary zewnetrzne: 1200 x 800 x 1100 mm Manager wydruku: 3DGence SLICER 4.0

Masa 200 kg

KONSTRUKCJA BEZPIECZENSTWO

Filtracja: jednostka filtracyjna
Rama: stal Zasilacz awaryjny UPS: tak, opcjonalny
Stot roboczy: grzana ptyta ceramiczna Inne: wytgcznik awaryjny

Rozdzielczo$¢ pozycjonowania XY: 0.006 mm

Rozdzielczo§¢ pozycjonowania Z: 0.0004 mm



& 3DGENCE WszechstronnoSc
| najlepsze rezultaty

dzieki modutom
drukujgcym oraz
opracowanym profilom

MODULY
TEMPERATURA:
SREDNICA DYSZY:

0,4 mm/0,4 mm

MATERIALY MODELOWE:
ABS, PLA, PA, ASA, PR TPU

MATERIAtY PODPOROWE:
ESM-10, HIPS, BVOH

TEMPERATURA:

H F do 2657
SREDNICA DYSZY:
0,6 mm/0,6 mm

MATERIAtY MODELOWE:
ABS, ASA, PA-CF, PA-GF, PA, PP

MATERIAtY PODPOROWE:
ESM-10, HIPS

TEMPERATURA:
H I do 340°C
SREDNICA DYSZY:

0,4 mm/0,4 mm

MATERIAtY MODELOWE:
PC, PC-ABS, PC-ESD, PC-CF

MATERIAtY PODPOROWE:
ABS, ESM-10

TEMPERATURA:

H I do 500°C
SREDNICA DYSZY:

max 0,4 mm/0,4 mm

MATERIAtY MODELOWE:
PEEK, PEKK

MATERIAtY PODPOROWE:
ESM-10
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